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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

☑其他（电话会议）

参与单位名称及

人员姓名

中邮电子—吴文吉、万玮

申万—徐巡

创金合信—周志敏、张小郭

招商证券—谌薇

兴业证券—刘培锐

华泰证券—汤仕翯

中泰电子—康丽侠、张心阳

平安电子—徐碧云

富国基金—王佳晨

汇丰晋信—周宗舟

建信理财—张婧

易方达基金—黄鹤林

永赢基金—任桀

国金证券—戴宗廷

上海同犇投资—李晓芬

西部利得基金管理有限公司—侯文生

广东正圆私募基金管理有限公司—陈泽敏

浙江益恒投资管理有限公司—钱坤

北京神农投资管理股份有限公司—汪洋

建信养老金管理有限责任公司—高月

中邮创业基金管理股份有限公司—王瑶

上海人寿保险股份有限公司—卓鑫辉

LCRICH CAPITAL MANAGEMENT—闫慧辰

上海途灵资产管理有限公司—赵梓峰

致顺投资—朱贺凯

东方证券资产管理有限公司—陈思远

才华资本—唐毅

会议时间 2025 年 10 月 24 日 10: 00—11: 00（中邮电子）

地点 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室

上市公司接待人 公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生；公司监事、董秘办主
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员姓名 任、证券事务代表：沈志鹏先生；公司证券事务与投资者关系管

理主管：虞晶晶女士；公司证券事务与投资者关系管理专员：

朱天娇女士、黄潍婷女士

投资者关系活动

主要内容介绍

一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况

和2025年三季度报告营收情况。

各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。

公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产

和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核

心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功

率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、

器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）

半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电

子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯

片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压

敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复

二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、

MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。公司晶

闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）

一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设

计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司

MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委

外流片相结合的业务模式，目前，芯片（8英寸、12英寸）部

分为委外流片，部分器件封测代工。

2025年前三季度，在客户端的支持与关心下，在公司全体

员工的共同努力下，公司实现营业收入25.02亿元，较上年同

期增加24.70%；第三季度实现营业收入9.01亿元，较上年同期

增加21.19%。

第三季度报告期内，归属于上市公司股东的净利润

10,007.63万元，比上年同期减少15.65%；年初至报告期末，

归属于上市公司股东的净利润34,691.95万元，年初至报告期
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末比上年同期增加4.30%。

公司总资产本报告期末85.61亿元，比上年度末增加

6.32%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末59亿元，

比上年度末增加1.54%。

二、主要交流问题

1、公司2025 年前三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收情

况？

答：年初至报告期末，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入

4.22亿，毛利率为42.92%，营业收入较上一年度同比减少1.92%，

占公司2025年前三季度主营业务收入17.10%；公司防护器件（芯

片+器件）营业收入8.39亿，毛利率为30.63%，营业收入较上一

年度同比增长28.77%，占公司2025年前三季度主营业务收入

33.99%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入12.06亿，毛利率为

29.17%，营业收入较上一年度同比增长35.16%，占公司2025年前

三季度主营业务收入48.91%。

2、公司2025年第三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛

利率情况？

答：报告期内，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.39亿，

毛利率为39%，营业收入较上一年度同比减少7.58%，占公司2025

年三季度主营业务收入的15.60%；公司防护器件（芯片+器件）营

业收入2.97亿，毛利率为30.19%，营业收入较上一年度同比增加

19.77%，占公司2025年三季度主营业务收入的33.43%；公司MOSFET

（芯片+器件）营业收入4.53亿，毛利率为21.85%，营业收入较上

一年度同比增加37.67%，占公司2025年三季度主营业务收入的

50.97%。

3、请问公司2025 年第三季度下游领域占比情况？

答：公司的下游客户分布十分广泛,客户众多。按照产品的

应用领域的不同,大致分为这几个类别:工业（安防、低压电器、

电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通
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信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）。2025年第三

季度各下游领域占比情况为：工业40.47%；消费领域41.40%；汽

车13.11%；通信1.95%；其他3.07%。

4、请问车规级的MOSFET产品有多少型号？汽车类下游的主

要客户有哪些？车规级MOSFET 及其它器件的销售情况？

答：汽车电子领域是公司未来着重发展的下游应用领域之

一，目前可供选择的车规级MOSFET产品近200款，该领域的产品

在持续研发更新中。公司已量产百余款车规级MOSFET，其中

JMSHO40SAGQ凭借捷捷微电自有知识产权的JSFET芯片、全铜框架

和跳线封装工艺，性能突出，符合汽车行业的严苛标准，在长期

可靠性、封装尺寸、功率及性能方面均获得业内认可，已广泛应

用于国内tier-1汽车零部件供应商的转向、燃油、润滑、冷却等

系统。汽车类下游的主要客户有罗思韦尔、霍尼韦尔、东风科技、

埃泰克、科世达、比亚迪、三花、华域、Nidec等。车规MOSFET

的销售持续创高，同比超20%增长，环比超10%增长；其他的防

护类车规级产品同比也超30%增长。

5、公司四季度订单趋势？

答：未来上下游价格有望逐步调整恢复，公司四季度有信心

能完成预期的销售目标。公司的下游应用领域十分广泛，产品种

类齐全，客户众多，目前在手订单饱满。

6、公司光耦项目的进展和未来市场的大概情况？

答：2027年国内市场预测达92亿元，快速增长，CAGR%9%左

右。光电耦合器属于传统隔离产品，市场成熟度高、占隔离器85%

以上销售比例，当前以欧美日、台系为主，大陆近几年众多封装

厂在上马光耦产品，未来会逐渐国产化，但以华润微、锴威特、

奥伦德等为代表的芯片供应商只能提供晶体管输出、可控硅输

出、少量PVG输出光耦，产品性能还有提升空间，在驱动类、高

速光耦上目前大陆企业没有芯片设计能力，部署低中高阶完整产

品线，可获得较高的市场地位和营收。目前公司光耦产品已有小

批量生产。
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7、公司三季度管理费用同比增加的原因是什么？

答：三季度管理费用同比增加3000万不到，其中包括绩效分

享激励和折旧费用。

8、公司资本开支的计划是怎样的？

答：公司主要项目例如车规级封装产线项目、高端功率半导

体器件产业化项目，“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”

等项目都已建设完成，处于产能爬坡期。短期内无重大资本开支

计划。

附件清单（如有） 无

日期 2025-10-27
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